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m UPUTE ZA UPORABU:

Upute za uporabu adheziva Bond-1™ SF bez otapala

Bond-1 SF je jednokomponentni, samojetkajuci adheziv za laganu polimerizaciju koji ne sadrzi otapalo. Uklanjanjem
otapala kao $to je aceton, alkohol, voda i sl. uklanja se i potreba za susSenje zrakom, ¢ime se skracuje vrijeme obrade
dragocjeno kako za pacijenta tako i za stomatologa. Osim toga, nastali sloj adheziva uklanja "grananje vode" i zadrzava
integritet vezivanja meduspojeva. Bond-1 SF je adheziv bez otapala namijenjen za izradu direktnih kompozitnih
restauracija, visoke ¢vrstoce vezivanja i na dentin i na zubnu caklinu.

INDIKACIJE:
¢ Direktne kompozitne restauracije
e Adheziv za popravljanje kompozitnih, keramickih i metalnih supstrata

e Kompatibilan s materijalima za dvostruku polimerizaciju, samo ako je osnovni sloj lagano iniciran
KONTRAINDIKACIJE:

¢ Ne smije se koristiti na pacijentima s poznatim alergijama na metakrilatne smole
¢ Ne smije se koristiti sa samo-polimeriziraju¢im materijalima

¢ Ne smije se koristiti na izlozenoj pulpi

¢ Ne preporuCuje se na nezasijecenoj caklini

Skladistenje i uporaba:

Cuvati na temperaturi 35° - 55°F (2° - 12°C). Upotrebljavati pri sobnoj temperaturi.
UPUTE ZA UPORABU:

1. Zub pripremite u skladu s nacelima adhezivne stomatologije. Provijerite jeste li s mjesta preparacije temeljito odistili i
uklonili sve povrsinske ostatke necistoce.

2. Zrakom oslobodenim od uljnih estica susite zub 2 - 3 sekunde, a za upijanje upotrijebite tupfer. Na povrsini zuba ne
smije biti vidljivih ostataka vode, ali zub nemojte previSe posusiti.

3. Jedna doza: Okrecite vrh pakiranja jedne doze sve dok se ona ne otvori. Umocite mikro-Cetkicu u dozu i dobro je
navlazite.

Strcaljka: Skinite poklopac i u Strcaljku umetnite iglu (flocked needle) od 25g. Provjerite je li vrh dobro namjesten na
svoje mjesto. Vrhom igle lagano nanesite materijal i rasirite ga po povrsini zuba.

Utrljavanjem, jednakomjerno i temeljito nanesite sloj adheziva na cijelu povrsinu zuba.
Vrhom igle ili mikro-Cetkicom jedne doze nastavite utrljavati materijal na povrSinu zuba sljedecih 20 sekundi.
10 sekundi polimerizirajte svjetlom.

Kompozit nanesite u skladu s uputama proizvodaca.

© N o o &

Poklopite Strcaljku i nakon uporabe bacite iglu. Doza se nakon uporabe baca.
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NAVOD K POUIITI:

Navod k pouZiti lepidla Bond-1™ SF Solvent Free Adhesive

Lepidlo Bond-1 SF Solvent Free Adhesive je jednoslozkové, samoleptaci, svétlem vytvrzované lepici pojivo
neobsahuijici rozpoustédlo. Odstranénim rozpoustédia, jako je aceton, alkohol, voda, atd. se odstrariuje nutnost
provadét suseni vzduchem, ¢imz se Setfi se vzacny €as straveny v kresle jak pro pacienta, tak pro Iékare. Navic
vytvorena lepici vrstva odstrafiuje "rozptyleni vody" a bude udrzovat neporusenost povrchu lepeni. Bond-1 SF Solvent
Free Adhesive je uréeno pro pfimé kompozitni vyplné a vykazuje vysokou pevnost lepeni jak na dentin, tak sklovinu.

INDIKACE:

e Pfimé kompozitni vyplné

e Lepici pojivo pro opravy kompozitnich, keramickych a kovovych substrati

e Kompatibilni s dualnimi vytvrzovacimi materialy pouze v pfipadé, Ze je prvotni vrstva iniciovana svétlem

KONTRAINDIKACE:

e Nepouzivat u pacientl se znamymi alergiemi na metakrylatové pryskyfice

¢ Nepouzivat pouze se samovytvrzovacimi materialy
e Neni ureno k pouziti na obnazené dreni

¢ Neni doporu€eno pro nefezanou sklovinu
Uchovéavéani a manipulace:

Uchovaveijte pfi 35° - 55°F (2° - 12°C). Pouzivejte pfi pokojové teploté.

NAVOD K POUZITI:

1. Pripravte zub podle zasad adhezivni stomatologie. Zajistéte Cistotu povrchu a odstranéni necistot z mista vypIné.

2. Ksuseni zubu pouzivejte vzduch bez oleje po dobu 2 az 3 sekund nebo pouzijte absorp&ni pelety k odvodnéni
zubu do sucha. Na povrchu zubu by neméla byt viditelna voda, ale zub nadmérné nevysusujte.

3. Jednotliva davka: Krutte horni ¢ast jednodavkového obalu, dokud se neodlomi. Do jediné davky zasurite

mikrokartacek, mikrokartacek dukladné zvihcete.

Injekce: Sejméte vicko a vlozte StétiCkovy hrot jehly 25 g do injekéni stfikacky. Zajistéte bezpecné upevnéni hrotu
na misté. Material pomalu davkuijte a roztirejte skrze hrot jehly proti povrchu zubu.

4. Naneste vrstvu lepiciho pojiva na cely povrch zubu,

rozprostrete.

krouzivym pohybem material rovnomérné a diukladné

5. Pomoci hrotu jehly nebo jednodavkového mikrokartacku pokracujte 20 sekund v kartad€ovani materialu na povrchu

zubu.
6. Vytvrzujte svétlem 10 sekund.

7. Naneste kompozit podle pokynud vyrobce.

8. Po pouziti vicko vratte na ptivodni misto a hrot jehly zlikvidujte. Jednodavkovy prostrfedek by se mél po pouziti

zlikvidovat.

[
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m BRUGSANVISNING:

Brugsanvisning til Bond-1™ SF adhaesiv uden oplosningsmiddel

Bond-1 SF adhzaesiv uden oplasningsmiddel er et en komponent, selvaetsende, lyshaerdende bindemiddel uden
oplagsningsmiddel. Ved at fierne oplasningsmidlet, sdsom acetone, alkohol osv., er der ikke brug for Iufttarring,
derved sparer bade patienten og klinikeren kostbar tid i stolen.Ydermere afskaffer det adheaesive lag
“vandforgrening” og holder bondefladernes integritet. Bond-1 SF adhaesiv uden oplasningsmiddel er designet til
direkte komposite restaureringer og giver steerke bindinger pa bade dentin og emalje.

INDIKATIONER:
¢ Direkte komposite restaureringer
e Bindemiddel til reparation af komposit-, keramisk- og metalsubstrater

¢ Kun kompatibel med dualhzerdningsmaterialer nar det forste lag er belyst
KONTRAINDIKATIONER:

¢ Ma ikke benyttes til patienter med allergi imod methacryltresiner
e Ma ikke benyttes med kun selvhaerdende materialer

o Ma ikke benyttes pa frilagt pulp

e Er ikke anbefalt til ubrudt emalje

Opbevaring og handtering:

Opbevar ved 2° - 12°C (35° - 55°F). Anvendes ved stuetemperatur
BRUGSANVISNING:

1. Klarger tanden i overensstemmelse med principperne for adhaesivt tandleegearbejde. Renger grundigt og fiern
overfladerester fra praepareringsstedet.

2. Brug oliefri luft til at tarre tanden i 2-3 sekonder eller brug en absorberende bomuldstampon til at duppe tanden
tor. Der ma ikke veere synligt vand pa tandens overflade, men tanden ma heller ikke overtarres.

3. Enkelt dosis: Drej toppen pa enkelt dosis beholderen indtil toppen braekker af. Dyp mikrobersten i enkelt
dosis, vaed mikrobgrsten grundigt.

Kanyle: Fjern hzetten og placér en 25¢g flad nalespids pa kanylen. Serg for at spidsen sidder fast. Langsomt
pafer materialet gennem nalespidsen og spreed over tandens overflade.

4. Péfar et lag bindingsmiddel til hele tandens overflade ved hjzelp af en gnidebeveegelse, sa materialet paferes
jeevnt og omhyggeligt.

5. Ved hjeelp af nalespidsen eller enkelt dosis mikrobgrsten, fortseet med at skure materialet pa tandens overflade
i 20 sekonder.

6. Lysheerd i 10 sekonder.
7. Pafar komposit i overensstemmelse med fabrikantens anvisninger.

8. Seet heetten pa igen og kasser nalespidsen efter brug. Enkelt dosis skal kasseres efter brug.

68 N. Plains Industrial Rd. Peﬂtron CEpartner4U, 3951DB; 13. NL.
Wallingford, CT 06492 USA tel: 203.265.7397 C| | N |C8.| tel: +31 (0)6.516.536.26
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tethaiued  GEBRUIKSAANWIJZING:

Bond-1™ SF Oplosmiddelvrij Hechtmateriaal Gebruiksaanwijzing

Bond-1 SF Oplosmiddelvrij Hechtmateriaal is een oplosmiddelvrij, ééncomponent, zelfetsend, lichthardend hechtmiddel.
Door verwijderen van het oplosmiddel, zoals aceton, alcohol, water, etc., elimineert het de noodzaak voor luchtdroging,
dus bespaart kostbare stoeltijd voor zowel de patiént als de clinicus. Verder elimineert de gevormde hechtmateriaallaag
“waterinsluitingen” en onderhoudt de integriteit van de te hechten delen. Bond-1 SF Oplosmiddelvrij Hechtmateriaal is
ontworpen voor directe composietrestauraties en toont hoge hechtsterktes aan zowel dentine als glaz.

INDICATIES:

¢ Directe composietrestauraties

e Hechtmiddel voor reparaties aan composiet, keramische delen en metaalsubstraten

e Compatibel met tweevoudig hardende materialen, alleen wanneer de initiéle laag licht geinitieerd wordt

CONTRA-INDICATIES:

¢ Niet voor gebruik bij patiénten met bekende allergieén voor methacrylaatharsen

¢ Niet voor gebruik met alleen zelfhardende materialen

¢ Niet voor gebruik op blootliggende pulp

¢ Niet aanbevolen op ongefreesd glazuur
Opslag en hantering:

Opslaan bij 35° - 55°F (2° - 12°C). Gebruiken bij kamertemperatuur.

GEBRUIKSAANWIJZING:

1. Preparer de tand volgens de principes van tandheelkundige behandelingen met hechtmateriaal. Zorg voor grondig
reinigen en verwijderen van oppervlaktevuil van de te prepareren locatie.

2. Gebruik olievrije lucht om de tand gedurende 2-3 seconden te drogen of gebruik een tampon om de tand droog te
deppen. Er mag geen zichtbaar water op het tandoppervlak aanwezig zijn, maar droog de tand niet te sterk.

3. Enkelvoudige dosis: Draai de bovenzijde van de enkelvoudige doseringscontainer tot de bovenzijde afbreekt. Dip
de microborstel in de enkelvoudige dosering, waarbij u de microborstel grondig natmaakt.

Injectiespuit: Verwijder de dop en plaats een 25g pluisvormige naaldtip op de injectiespuit. Verzeker dat de tip
stevig op zijn plaats zit. Doseer en verspreid het materiaal langzaam, via de naaldtip, tegen het tandoppervlak.

4. Breng een laag van het hechtmiddel aan op het gehele tandoppervlak, met behulp van een wrijvende beweging om

het materiaal gelijkmatig en grondig te verspreiden.

5. Met behulp van de naaldtip of de microborstel voor enkelvoudige dosis, gaat u gedurende 20 seconden verder met

het materiaal op het tandoppervlak te poetsen.
6. Met licht uitharden gedurende 10 seconden.

7. Breng composiet aan volgens de instructies van de

fabrikant.

8. Plaats de dop terug en gooi de naaldtip na gebruik weg. De enkelvoudige dosis moet na gebruik worden

weggegooid.

[

68 N. Plains Industrial Rd.
Wallingford, CT 06492 USA tel: 203.265.7397

Pentron CEpartner4U, 3951DB; 13. NL.
Clinical tel: +31 (0)6.516.536.26

[EC[REP|

Technologies, LLC Bond-1 SF Web-TIFU_Rev01

5



(BONDT”;F

Solvent-Free SE Adhesive

/
%

m INSTRUCTIONS FOR USE:

Bond-1° SF Solvent Free SE Adhesive Instructions for Use

Bond-1 SF Solvent Free SE Adhesive is a solvent free, single component, self-etching, light cure bonding agent. By
removing the solvent, such as acetone, alcohol, water, etc., it eliminates the need to air dry, thus saving precious
chair time for both the patient and the clinician. Furthermore, the adhesive layer formed eliminates “water treeing”
and will maintain the integrity of the bonding interfaces. Bond-1 SF Solvent Free SE Adhesive is designed for direct
composite restorations and demonstrates high bond strengths to both dentin and enamel.

INDICATIONS:

e Direct composite restorations

e Bonding agent for repairs to composite, ceramic and metal substrates

e Compatible with dual cure materials, only when the initial layer is light initiated

CONTRAINDICATIONS:

* Not to be used on patients with known allergies to methacrylate resins
¢ Not to be used with self-cure only materials

e Not for use on exposed pulp

¢ Not recommended on uncut enamel

Storage and Handling:
Store at 35°-55°F (2°-12°C). Use at room temperature.

INSTRUCTIONS FOR USE:

1. Prepare tooth according to principles of adhesive dentistry. Make sure to clean and remove surface debris
thoroughly from the preparation site.

2. Use oil-free air to dry the tooth for 2-3 seconds or use an absorbent pellet to blot tooth dry. There should be no
visible water on the tooth’s surface, but do not over dry the tooth.

3. Single Dose: Twist the top of the single dose container until the top snaps off. Dip the microbrush into the single
dose, wetting the microbrush thoroughly.

Syringe: Remove cap and place a 259 flocked needle tip onto the syringe. Be sure tip is securely in place.
Dispense and spread the material slowly, through the needle tip, against the tooth surface.

4. Apply a layer of the bonding agent to the entire tooth surface, using a rubbing motion to distribute the material
evenly and thoroughly.

5. Using the needle tip or single dose microbrush, continue to scrub the material on the tooth’s surface for 20
seconds.

6. Light cure for 10 seconds.
7. Apply composite according to manufacturer’s instructions.

8. Replace cap and discard needle tip after use. Single Dose should be discarded after use.

[EC[REP|
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| Estonian

Bond-1™ SF lahustivaba adhesiivi kasutusjuhend

Bond-1 SF lahustivaba adhesiiv on lahustivaba, Gihe komponendiga, isesddvituv, valguskdvenev sidusaine. Jattes
koostisest valja lahusti, nagu atsetoon, alkohol, vesi jne, jadb ara 6hujoaga kuivatamise vajadus vahendades
véaartuslikku tooli aega nii patsiendi kui ka kliiniku vaatevinklist. Lisaks sellele, moodustunud adhesiivi kiht valistab
“veepuu moodustumise” ning toetab sidusliideste terviklikkust. Bond-1 SF lahustivaba adhesiiv on ette nahtud direktsete
komposiitide restauratsioonides ja néitab tugevaid sidumistugevusi nii dentiini kui ja emailiga.

NAIDUSTUSED:

e Direktsed komposiitrestauratsioonid

¢ Komposiitide, keraamika ja metallsubstraatide parandamise sidusaine

¢ Uhildub duaalkévenevate materjalidega, liksnes siis, kui esimene kiht on valgusega aktiveeritud

VASTUNAIDUSTUSED:

¢ Eitohi kasutada patsientidel, kellel on teada allergia metakrilaatpolimeeride suhtes

e Eitohi kasutada koos Uksnes isekdvastuvate materjalidega

e Eitohi kasutada avatud hambaddnes

e Pole sobiv I6ikamata emailil
Sailitamine ja kéitlemine:

Séilitage temperatuuril 35° - 55°F (2° - 24°C). Kasutage toatemperatuuril.

KASUTAMISJUHEND:

1. Valmistage hammas ette vastavalt adhesioonistomatoloogia pohimdtetele. Veenduge, et olete ettevalmistatud ala
puhastanud ning sealt hamba pinnajaégid taielikult kbrvaldanud.

2. Kasutage hamba kuivatamiseks dlivaba 6hku 2...3 sekundi jooksul vdi kasutage absorbeerivat pelletit, et hammast
kuivaks tupsutada. Hamba pinnal ei tohiks olla nahtavat vett, kuid &rge hammast ka liigselt kuivatage.

3. Uksikannus: Keerake iheannuselise konteineri korki seni, kuni see pléksuga kiiliest murdub. Kastke mikropintsel
Uksikannusesse selliselt, et mikropintsel oleks taiesti méarjaks tehtud.

Sistal: Votke kork ara ja kinnitage 25 g flokeeritud noel sustla kiilge. Veenduge, et ndel on kindlalt kiilge kinnitatud.
Doseerige ja levitage materjal aeglaselt ndela otsa abil hamba pinnale.

4. Aplitseerige kiht sidusainet kogu hamba pinnale kasutades hdoruvat liigutust, et materjali Uhtlaselt ja taielikult

jaotada.

Valguskoévastage 10 sekundit.

Aplitseerige komposiit vastavalt tootja juhendile.

© N o o
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68 N. Plains Industrial Rd.
Wallingford, CT 06492 USA tel: 203.265.7397

Kas noela otsa voi uksikannuse mikropintsli abil jatkake materjali nihkimist hamba pinnale 20 sekundi jooksul.

Pange kork peale tagasi ja visake ndel parast kasutamist minema. Uksikannus tuleks parast kasutamist &ra visata.
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[EC[REP|

Technologies, LLC i
Bond-1 SF Web-TIFU_Rev01

7



(BONDT”;F

Solvent-Free SE Adhesive

/
%

m KAYTTOOHJEET:

Liuottimia sisaltdméaton Bond-1™ SF -adhesiivituote - kaytt6ohjeet

Bond-1 SF on liuottimia siséltdmétdn yksikomponenttinen valokovetteinen sidosaine. Koska tuotteessa ei ole
liuotinaineita, kuten asetonia, alkoholia tai vetta, sita ei tarvitse ilmakuivata. Nain voidaan taata lahes olematon
jalkisensitiivisyys ja samalla saéstaa seké potilaan ettd ladkarin kallisarvoista aikaa. Lisdksi tdméan sidospinnan rakenne
estaa veden keradantymisen ja yllapitaa liitoskohtien lujuutta. Liuottimia sisaltdméatén Bond-1 SF -sidosaine on tarkoitettu
paaasiassa suoraan tayteainerestauraatioon. Sidos on erittdin luja sek& hammasluussa etté kiilteessa.

KAYTTOTARKOITUKSET:

e Suoriin tayteainerestauraatioihin

¢ Muovisekoitteesta, keramiikasta tai metallista valmistettujen pohjarakenteiden sidosaineeksi

e Sopii kaytettavaksi kaksoiskovettuvien materiaalien kanssa, jos ensimmainen sidos on tehty valokovettamalla.

VASTA-AIHEET:

e Eisovi kaytettavaksi potilailla, joilla tiedetdan olevan metakryyliallergia

e Eisovellu kaytettavaksi itsekovetteisten materiaalien kanssa

e Eisovi kaytettavaksi paljastuneella ytimella

e Ei suositella kasitteleméattdman kiilteen paalle
Sailytys ja késittely:

Sailytyslampétila on 18 - 24°C. Kaytetaan huoneenlampdisena.

KAYTTOOHJEET:

1. Valmistele hammas hammaslagketieteen periaatteiden mukaisesti. Puhdista ja poista irtoaines késiteltavasta

kohdasta huolellisesti.

2. Kuivaa hammas 6ljyttdémalla ilmasuihkeella (2 - 3 sekuntia) tai imukykyisella pelletilla. Hampaan pinnalla ei saa

néakya vetta, mutta &la kuivaa sité liikaa.

3. Kerta-annos: Taita kerta-annossailion karki niin ettd se napsahtaa irti. Upota mikrosivellin kerta-annokseen niin, etta

se kastuu lapikotaisin.

Ruisku: Poista korkki ja kiinnité ruiskuun nukkapintainen 25 g:n neulankarki. Varmista, ett& karki on kunnolla
paikallaan. Annostele ja levitd materiaalia hitaasti neulan kéarjella hampaan pintaan.

Valokoveta 10 sekunnin ajan.

Kayta tayteainetta valmistajan ohjeiden mukaisesti.

© N o o »
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68 N. Plains Industrial Rd.
Wallingford, CT 06492 USA tel: 203.265.7397

Applikoi sidosainetta koko hampaaseen ja hiero sita niin, etta se levittyy tasaisesti ja tarkasti joka puolelle.

Kayta neulankérkea tai kerta-annoksen mikrosivellintd ja jatka aineen hankaamista hampaan pintaan 20 sekuntia.

Aseta korkki takaisin paikalleen ja h&vita neula kayton jalkeen. Kerta-annos on hévitettédva kayton jalkeen.
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Mode d'emploi de I'adhésif sans solvant Bond-1® SF

L'adhésif sans solvant Bond-1 SF est un agent de liaison sans solvant a un seul composant d'automordangage photo-
polymérisant. En retirant le solvant (par ex. acétone, alcool, eau, etc.), il élimine lanécessité de séchage a I'air libre, ce
qui permet d'économiser un temps précieux d'opération en fauteuil, a la fois pour le patient et pour le clinicien. De
plus, la couche adhésive ainsi formée élimine |' « absorbance de I'eau » et conserve I'intégrité des interfaces de liaison.
L'adhésif sans solvant Bond-1 SF est congu pour la restauration composite directe et démontre des forces de liaison
élevées sur la dentine et I'émail.

INDICATIONS:

e Restaurations composites directes

e Agent de liaison destiné a la réparation de substrats composites, en céramique et en métal
e Compatible avec des matériaux bi-polymérisants uniqguement lorsque la couche initiale est photodéclenchée
CONTRE-INDICATIONS:

e Ne pas utiliser sur les patients présentant des allergies connues aux résines de métacrylate
¢ Ne pas utiliser avec des matériaux auto-polymérisant uniquement

e Ne pas utiliser sur la pulpe exposée

e Déconseillé sur un émail brut

Conservation et manipulation:

Conserver entre 2° et 12°C. Utiliser a température ambiante.

MODE D’EMPLOI:

1. Préparer la dent conformément aux principes de dentistrie adhésive. Veiller a nettoyer et a retirer soigneusement
les débris de surface du site de préparation.

2. Utiliser de I'air sans huile pour sécher la dent pendant 2 a 3 secondes ou utiliser une paillette absorbante pour
sécher la dent. Aucune trace d'eau ne doit étre visible a la surface de la dent, mais ne pas sécher cette derniére
excessivement.

3. Dose unique: tordre la partie supérieure du tube a dose unique jusqu'a ce qu'elle se détache. Plonger le micro-
pinceau dans la dose unique, puis bien le sécher.

Seringue: retirer le capuchon et placer une pointe d'aiguille floquée de 25 g dans la seringue. S'assurer que
I'extrémité est fixée en place. Distribuer et réparer le matériau lentement, par la pointe de I'aiguille, contre la
surface de la dent.

4. Appliquer une couche d'agent de liaison sur toute la surface de la dent en utilisant un mouvement de rotation pour
répartir le matériau uniformément et complétement.

5. Al'aide de la pointe d'aiguille ou du micro-pinceau pour dose unique, continuer & frotter le matériau sur la surface
de la dent pendant 20 secondes.

6. Photo-polymériser pendant 10 secondes.
7. Appliguer le composite conformément aux instructions du fabricant.

8. Replacer le capuchon et éliminer la pointe de I'aiguille aprés usage. La dose unique doit étre éliminée apres

utilisation.
68 N. Plains Industrial Rd. Pentron CEpartner4U, 3951DB; 13. NL. &
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m GEBRAUCHSANWEISUNG:

Bond-1™ SF Losungsmittelfreier Haftvermittler — Gebrauchsanleitung

Bond-1 SF Lésungsmittelfreier Haftvermittler ist ein 16sungsmittelfreier, selbstéatzender, lichthartender Ein-Komponenten-
Haftvermittler. Da dieser Haftvermittler kein Losungsmittel enthélt, ist ein Lufttrocknen nicht erforderlich, und der
Zeitaufwand bei der Behandlung verringert sich deutlich sowohl fiir den Arzt wie auch fir den Patienten. Darliber hinaus
zeigt die ausgebildete adhésive Schicht auch kein sog. "Water-Treeing", so dass die Integritat der die Haftung
vermittelnden Grenzflachen bleibt erhalten. Bond-1 SF Lésungsmittelfreier Haftvermittler ist fir direkte Komposit-
Restaurationen vorgesehen und bietet hohe Haftkraft sowohl an Dentin wie auch an Zahnschmelz.

INDIKATIONEN:
e Fir direkte Komposit-Restaurationen
e Haftvermittler fir Komposit-, Keramik- und Metallsubstrate

e Mit dual-hartenden Materialien nur dann kompatibel, wenn die Hartung der ersten Schicht
lichtinitiiert erfolgt

KONTRAINDIKATIONEN:

¢ Nicht geeignet fir Patienten, die bekanntermaBen auf Methacrylat allergisch sind
¢ Nicht geeignet zur Verwendung mit ausschlieBlich selbsthartenden Materialien

* Nicht geeignet bei freiliegender Pulpa

e Nicht empfohlen fir unbearbeiteten Zahnschmelz

Lagerung und Handhabung:

Bei 2°- 12°C (35°-55°F) lagern. Bei Raumtemperatur verwenden.
GEBRAUCHSANWEISUNG:

1. Den Zahn den Ublichen Methoden der adhasiven Zahnheilkunde entsprechend vorbereiten. Die Oberflache an der
Praparationsstelle sorgféltig reinigen und von Trimmern befreien.

2. Den Zahn mit einem Strom olfreier Luft (2 - 3 Sekunden) oder mit einem absorbierenden Pellet trocknen. Es sollte keine
Feuchtigkeit auf der Oberflache sichtbar sein; trotzdem den Zahn nicht zu trocken werden lassen.

3. Einzeldosis: Am Deckel eines Einzeldosis-Behélters drehen, bis er aufschnappt. Den Mikropinsel in das Material
eintauchen und griindlich durchtréanken.

Spritze: Kappe abnehmen und eine 25g "flocked needle tip" (Nadel mit geblschelter Spitze) auf die Spritze aufsetzen.
Sicherstellen, dass die Spritze gut festsitzt. Das Material mit der Nadelspitze langsam auf die Zahnoberflache
auftragen und verteilen.

4. Eine Schicht Haftvermittler auf die gesamte Zahnoberflache auftragen und durch reibende Bewegungen sorgféltig und
gleichmaBig verteilen.

5. Mit der Nadelspitze oder der Mikroblrste das Material 20 Sekunden lang auf der Zahnoberflache verreiben.
6. 10 Sekunden lang lichtharten.
7. Komposit den Herstelleranweisungen entsprechend auftragen.
8. Deckel wieder aufsetzen und Nadelspitze verwerfen. Das Einzeldosis-Material nach Gebrauch verwerfen.
[ 68 N. Plains Industrial Rd. Pentron CEpartner4U, 3951DB; 13. NL. E
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m OAHIEZ XPHZHZ:

Bond-1™ SF ZuykoAAnTiké Xwpig StaAutn Odnyieg xpriong

To ouykOMINTIKS Xwpic S10AUTN Bond-1 SF gival évag mapdyovtag oUYKOAANonG Xwpig S1aAuTn, vdg cuoTatikou, 0 0Toiog
Aertoupyei pe autoadpomoinon Kat @wTookAjpuvon. H pn Urmapén S1aAuTn, T.Y. akeTdVn, AAKOOAN, VEPO, KA., €aleipel TNV
avAYKI Yla OTEYVWHA LE 0€PQ, UE AMOTENECHA VA HEIWVETAL O XPOVOG TTAPAHOVIG OTNV 050VTIATPIKY KAPEKAA TOOO yla ToV
aoBevny 600 Kat yla Tov 1Tpod. EmmAéov, n cUYKOANTIKN 0TpWon mou oxnuatifetal e§aleipel To @avopevo “water treeing” kat
Slatnpei TNV akepAOTNTA TWV SIEMPAVEIWY CUYKOAANONG. To CUYKOMNTIKS Xwpig StaAuTn Bond-1 SF mpoopiletal yia dueoeg
OUVOETEC AMOKATACTACELG KAl EMSEIKVUEL UPNAT GUYKOAANTIKA avToxr TO00 oTnv odovtivn 600 Kat otnv adapavtivn.

ENAEIZEIX:

®  Aueoeg OUVOETEC ATTOKATAOTACELS

e [apdyovtag cuykOAANoNG yia emdlopBWOoEL; o OUVOETA, KEPAMIKA Kal HETONNIKA uTTooTpwHaTA
®  SupPfatd pe VAIKA SIMARG OKARPUVONG, HOVOV OTAV N APXIKH OTPWON EVEPYOTTOLEITAL LE WG
ANTENAEIZEIX:

®  Na pn XpNOIUOTIOLEITAL O A0DEVEIC e YVWOTEC AMEPYieC O LEBAKPUAIKEG PNTIVEC

®  Na pn XPNOIUOTIOLEITAL e UNMKA QUTOOKARpUVONG HOVO

e Aev mpoopileTal yia Xprion o€ amokaAu@Bévta moA@o

e Agv ouviotdral yia akomn adapavtivn

DUAagn Kat XEIPIOPOG:

Quldooete otoug 35° - 55°F (2° - 12°C). Xpnolpomoleite o Beppokpacia Swuatiou.

'OAHlIEZ XPHXIHZX:

1. Tpoetolpdote 10 SOVTL CUPPWVA HE TIG APXES TNG CUYKOANTIKAG 0dovTlaTpIkic. BeBaiwbeite 6Tt kaBapioate kat
AQAIPECATE TIPOOEKTIKA TA UTTOAEIUPATA OTNV EMQPAVELD, Al TNV TTEPLOXN TTPOETOIUACIAG.

2. Xpnotpomolote agpa xwpic AAadL yla va OTEyVWOETE TO SOVTL Yia 2-3 SEUTEPOAETTA 1} XPNOLUOTIOINOTE £Va AmopPOPNTIKO
o@alPiSIo Yla VO aTopPOPHOETE TNV Uypacia amod To SovTL. Aev TTPETEL va UTTAPXEL 0PATO VEPO OTNV eMPAVELA Tou SovTiou,
AAAd un oteyvwoeTe LMEPPOAIKA TO oTdUa.

3. Eg@amag d6on: MNepIoTpEYPTE TO WA TOU TIEPIEKTN TNG EQATAs 6ong péxpl va Byet amd ) Béon tou. BuBiote Tn
HikpoBoUpToa otnv epdmag ddon, vypaivovtag MARPWE T HIKpofoupTtoa.

Tuptyya: AQaIpECTE TO TWHA KAl TOTOBETAOTE éva AKpo BeAdvag 25g TAvw oTtn cuptyya. BeBaiwbeite 611 To dkpo gival
KOAG TomoBeTnpévo otn B€on Tou. XopnynoTe Kal amAWOoTE To UAIKO apyd, Slapéoou Tou Akpou Tng BeAdvag, mavw otnv
em@avela Tou dovtiov.

4. Amn\wote pia oTpwaon mapdyovia UYKOAANGNG o€ OAOKANPEN TNV EMEPAVELD TOU SOVTIOU, XPNOILOTIOIWVTAG Hia Kivnon
TPWinaTog yia va StavepnOei 1o UMKO opoldpop@a Kat TTARpWG.

5. Xpnotpomowwvtag To Akpo NG BeAovag r Tn pikpofouptoa epdmag 56ong, ouvexiote va Tpifete To UAIKS oTnv em@pdvela
Tou SovTioU yia 20 SeutepdAenta.

6. Qwtomolupepiote emi 10 dsutepdAenta.
7. ATMAWOTE CUVOETO UAIKO CUUGWVA HE TIG 08NYIEG TOU KATAOKEUAOTH.

8. EmavatomoBetrote To MWpA Kal amoppiPte To AKpo NG BeAovag petd Tn xpnon. H epdmag §6on mpénel va anoppintetal

META TN XPrioN.
68 N. Plains Industrial Rd. Pentron CEpartner4U, 3951DB; 13. NL. [
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m HASZNALATI UTASITAS:

Bond-1™ SF olddszermentes adheziv hasznalati tmutaté

A Bond-1 SF oldészermentes adheziv egy oldészermentes, egykomponens(, 6nsavazd, fényre polimerizalé kétéanyag.

Mivel nem tartalmaz oldészert (mint pl. aceton, alkohol,

viz, stb.), nincs szlikség a levegbvel torténd szaritasra, igy

értékes kezelési id6 takarithaté meg a beteg és a kezel6orvos szamara is. Tovabba, a kialakult adheziv réteg kiiktatja a
"vizfa" képzbdést, és fenntartja a kotbfellletek integritdsat. A Bond-1 SF oldészermentes adheziv kdzvetlen kompozit

restauraciokhoz lett kifejlesztve és mind a dentin, mind
JAVALLATOK:

e Direkt kompozit restauraciok

a zomanc felszinekhez nagyfoku kotési szilardsagot bizt

e Koétéanyag kompozit, keramia és fém anyagokhoz javitasara

e (Csak akkor kompatibilis kettés kotésli anyagokkal, ha az els6 réteget fénnyel inicializaltak

ELLENJAVALLATOK:

e Metakrilat rezinekre ismerten allergias betegek kezelésére nem hasznalhat6

¢ Nem hasznélhatd csak 6nkdtd anyagokon
e Szabad pulpan nem hasznalhato

¢ Nem javallott csiszolatlan zoméncra
Tarolas és kezelés:

Tarolja 35° - 55° (2° - 12°) kdz6tt. Szobahdmérsékleten alkalmazandé.

HASZNALATI UTASITAS:

1. Adhéziés fogéaszati eljarasoknak megfelel6 modon készitse elé a fogat. Gy6z6djén meg réla, hogy az el6készitett
terliletet alaposan megtisztitotta és a felszini tormeléket eltavolitotta.

2. Olajmentes levegével szaritsa 2-3 masodpercig a fogat vagy hasznaljon nedvszivé golyécskat a fog szaritasara. Ne
maradjon lathaté viz a fog felszinén, de ne is szaritsa tdl a fogat.

3. Egyszeres adag: Csavarja le az egyszeres adagot
egyszeres adagba, alaposan atnedvesitve azt.

tartalmazé tartaly kupakjat. Martsa bele a mikrokefét az

Fecskendd: Vegye le a kupakot és helyezzen egy 25G tiihegyet a fecskendére. Ellendrizze, hogy a hegy stabilan l.
Lassan, a tlihegyen keresztll adagolja és oszlassa el az anyagot a fogfelszinen.

4. Vigyen fel egy réteg kotéanyagot a teljes fogfelszinre, dorzsél6 mozdulatokkal egyenletesen és alaposan eloszlatva

az anyagot.

Polimerizalja fénnyel 10 masodpercig.

Alkalmazzon kompozitot a gyarté utasitasai szerint.

© N o o

Hasznalat utan helyezze vissza a kupakot és dobja
kell dobni.

[

68 N. Plains Industrial Rd.
Wallingford, CT 06492 USA tel: 203.265.7397

A heggyel vagy az egyszeres adag mikrokefével tovabbi 20 masodpercig doérzsolje az anyagot a fogfelszinre.

el a tiihegyet. Az egyszeres adag maradékat hasznalat utan el
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m NOTKUNARLEIDBEININGAR:

Bond-1™ SF lim an leysiefna notkunarleidbeiningar

Bond-1 SFlim an leysiefna er sjalfsetandi, einpattur bindiefni an leysiefna til ljosherdingar. Med pvi ao fiarleegja
leysiefnin eins og aseton, alkéhdl, vatn o.sv.frv. er dparfi ad loftpurrka sem sparar baedi sjuklingi og tannleekninum
verOmazetan stéltima. Auk pess Utymir limlagio sem verdur buid til "vatns greiningu" og heldur pvi bindistédum heila.
Bond-1 SF lim an leysiefna er eetlad beinum plastblendividgerdum og synir fram & sterka bindieiginleika vid baeoi

tannbein og glerunginn.
NOTKUNARSVID:

e Beinar plastblendividgeroir

e Bindiefni fyrir vidgeroir & plastfyllingarefnum, postulini og malmhvarfefnum

e Ohaett ad nota med tvipasttum herdingaefni, en einungis ef fyrsta lagid er lioshert

VARIST AD NOTA:

e Ekki til notkunar & sjuklinga med ofnaemi fyrir metacrilatlimingu (methacrylate resins)

e Ekki til notkunar & efnum sem herdast einungis af sjalfu sér

e EKki til notkunar & évarda kviku

e Ekki er meelt med notkunar & dmedhoéndludum glerungi

Geymsla og notkun:

Geymsla vid 35° - 55°F (2° - 12°C). Notid vid herbergishita.

NOTKUNARLEIDBEININGAR:

1. Medhondlid ténnina samkveemt reglum tannleeknisfreedinnar. Tryggio ad yfirbordséhreinindi séu fjarleegd og ad

vidgerdarsveedio sé hreint.

2. Noti0 oliu-laust loft i 2-3 sekundur eda rakadrsegan bémullarpuda til ad purrka ténnina. Pad eetti ekki ad vera
sjaanlegt vatn eftir en passid ykkur ad ofpurrka tonnina ekki heldur.

3. Einfaldur skammtur: Snuid lokinu af eins-skammtar-ilat par til pad opnist. Dyfid littum bursta i skammtinn svo

hann verour almennilega blautur.

Sprauta: Fjarleegid lokid og setjio 25g ullarlagdan nalarodda ofan & sprautuna. Tryggio ad oddurinn sé 6rugglega a
sinum stad. Setjid efnid haeglega, i gegnum nalarodda, & yfirbord tannar og smyrjio.

4. Strokid eitt lag af bindiefninu & allt tannyfirbord og tryggid ad efnid berist jafnt og pétt allstadar.

5. Haldid afram ad skribba efnid & tannyfirbordio i 20 sekindur med pvi ad nota nalarodda eda eins-skammtar litinn

bursta.

6. Ljosherdio tonnina i 10 sekundur.

7. Setjid plastfyllingarefni & samkvaemt upplysingum framleidanda.

8. Setjio lokid aftur & og hendid nalarodda eftir notkun.

[

68 N. Plains Industrial Rd.
Wallingford, CT 06492 USA tel: 203.265.7397

Einfoldum skammti & ad henda eftir notkun.
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m ISTRUZIONI PER L'USO:

Istruzioni per l'uso dell'adesivo Bond-1™ SF esente da solventi

L'adesivo Bond-1 SF esente da solventi & un agente di adesione monocomponente, automordenzante e
fotopolimerizzante. Eliminando il solvente (acetone, alcool, acqua, ecc.), si elimina anche la necessita di asciugare con
aria, facendo risparmiare tempo prezioso alla poltrona, sia al paziente sia al medico. Inoltre, la formazione dello strato
di adesivo elimina il "water treeing" e mantiene I'integrita delle interfacce di adesione. L'adesivo Bond-1 SF esente da
adesivo € stato pensato per restauri diretti con composito ed evidenzia un'elevata resistenza adesiva sia sulla dentina
sia sullo smalto.

INDICAZIONI:

e Restauri diretti con compositi

e Agente di adesione per riparazioni su composito, ceramica e supporti di metallo
e Compatibili con materiali a doppia polimerizzazione, solo quando lo strato iniziale & fotoattivato
CONTROINDICAZIONI:

* Non utilizzare su pazienti con allergie note verso le resine a base di metacrilato
e Non utilizzare con materiali unicamente autopolimerizzanti

e Non utilizzare su polpa scoperta

e Sconsigliato su smalto non preparato

Conservazione e manipolazione:

Conservare tra i 2° e i 12°C (35°-55°F). Utilizzare a temperatura ambiente.
ISTRUZIONI PER L'USO:

1. Preparare il dente secondo i principi dell'odontoiatria adesiva. Accertarsi di aver pulito e rimosso completamente
le scorie sulla superficie del sito di preparazione.

2. Utilizzare aria esente da olio per asciugare il dente per 2-3 secondi o utilizzare un tampone assorbente. Sulla
superficie del dente non deve apparire dell'acqua, ma il dente non deve essere troppo asciutto.

3. Dose singola: ruotare la parte superiore del contenitore monodose finché non si stacca. Intingere la
microspazzola nella monodose, inumidendola bene.

Siringa: rimuovere il cappuccio e collocare una punta d'ago fioccata da 25 sulla siringa. Accertarsi che la punta
sia insediata bene. Erogare e spargere lentamente il materiale, attraverso la punta dell'ago, sulla superficie del
dente.

4. Applicare uno strato di agente di adesione sull'intera superficie del dente, con un movimento di sfregamento, per
distribuire il materiale in modo completo e uniforme.

5. Utilizzando la punta dell'ago o la microspazzola del monodose, continuare a sfregare il materiale sulla superficie
del dente per 20 secondi.

6. Fotopolimerizzare per 10 secondi.
7. Applicare il composito secondo le istruzioni del produttore.

8. Ricollocare il cappuccio e gettare la punta dell'ago dopo I'uso. Il monodose deve essere gettato dopo I'uso.

68 N. Plains Industrial Rd. Peﬂtron CEpartner4U, 3951DB; 13. NL.
Wallingford, CT 06492 USA tel: 203.265.7397 C| | N |C8.| tel: +31 (0)6.516.536.26
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m NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS:

Bond-1™ SF Adhezyvo be tirpiklio naudojimo instrukcija

Bond-1 SF Solvent Free Adhesive yra vienkomponenté, saviésdinimo, kietinama Sviesa riSamoji medziaga be tirpiklio.
PasSalinus tirpiklj, tokj kaip acetonas, alkoholis, vanduo ir t.t., nebéra reikalo dziovinti oru, tokiu budu taupomas brangus
paciento ir gydytojo laikas. Be to, suformuotas adhezyvo sluoksnis pasalina vandens sankaupa ir palaiko riSamujy saveikos
pavirSiy vientisuma. Bond-1 SF Solvent Free Adhesive adhezyvas be tirpiklio yra sukurtas tiesioginems kompozito
restauracijoms ir rodo didelj suriSiklio tvirtuma, tiek dentino, tiek emalio atzvilgiu.

INDIKACIJOS:

* Tiesioginés kompozito restauracijos

e RiSamoji medziaga, skirta kompozito, keramikiniy ir metalo substraty taisymui

e Dera su dvigubo kietinimo medziagomis, tik jei pirminis sluoksnis yra apdorotas Sviesa
KONTRAINDIKACIJOS:

¢ Nenaudoti pacientams, kurie alergiski metakrilato dervoms

¢ Negali buti naudojamas su tik savikietinimo medziagomis

e Neskirtas naudojimui ant atviros pulpos

¢ Nerekomenduojama naudoti ant neslifuoto emalio
Laikymas ir naudojimas:

Laikykite 35° - 55°F (2° - 12°C). Naudokite kambario temperaturoje.
NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS:

1. Paruoskite dantj, vadovaudamiesi adhezinés odontologijos principais. Butinai kruopsciai iSvalykite paruosimo vieta ir
pasalinkite pavirSiaus nuosédas.

2. Dziovinkite dantj 2-3 sekundes oro srove be alyvos arba sausai nuvalykite dantj sugeriamuoju gumuléliu. Ant danties
pavirSiaus neturi matytis vandens, tagiau neperdziovinkite danties.

3. Viena dozé: Sukite paviené dozés konteinerio dangtelj, kol jis atsifiksuos. Pamirkykite mikro$epetél j paviene doze,
visiSkai jj sudrékindami.
Svirkstas: Nuimkite dangtelj ir uzdékite 25 g adatos galiuka ant Svirkéto. |sitikinkite, kad galiukas yra saugiai uzdétas.
Letai iSspauskite ir paskirstykite medziaga per adatos galiuka ant danties pavirSiaus.

4. Uztepkite riSamosios medziagos sluoksnj ant viso danties pavirSiaus, taikydami trynimo judesj, kad medziaga visiSkai ir
tolygiai pasiskirstyty.

5. Naudodami adatos galiukg ar pavienés dozés mikroSepetélj, teskite medziagos, esancios ant danties pavirSiaus
grandyma 20 sekundziy.

6. 10 sekundziy kietinkite Sviesa.
7. Uzdékite kompozita, vadovaudamiesi gamintojo instrukcijomis.

8. Po naudojimo, uzdékite dangtelj ir iSmeskite adata. Po naudojimo, paviené dozé turi buti iSmetama.

68 N. Plains Industrial Rd. Peﬂtron CEpartner4U, 3951DB; 13. NL.
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m BRUKSINSTRUKSJONER:

Norwegian

Bond-1™ SF Solvent Free Adhesive Bruksanvisning

Bond-1 SF Solvent Free Adhesive er et enkomponent, selvetsende og lysherdende bondingsmiddel fritt for
lesningsmidler. Ettersom lgsningsmidler som aceton, alkohol, vann osv. er fiernet, trenger ikke adhesiven a luftterke,
noe som sparer verdifull stoltid bade for pasienten og tannlegen. | tillegg er det ingen fare for at bondingsmiddelet skal
fare til materialdegenerering; kontaktflatenes integritet blir bevart. Bond-1 SF Solvent Free Adhesive er beregnet for
direkte komposittrekonstruksjoner og har hay heftefasthet til bade dentin og emalje.

INDIKASJONER:

e Direkte komposittrekonstruksjoner

¢ Bondingsmiddel for reparasjoner av lagdelte, keramiske og metalliske underlagsmaterialer

e Kan bare brukes sammen med dobbeltherdende adhesiver etter at det forste laget er belyst

KONTRAINDIKASJONER:

e Ma ikke brukes pa pasienter som er allergiske overfor metakrylatharpiks

e Ma ikke brukes sammen med selvherdende materialer

e Ma ikke brukes pa synlig pulpa

e Anbefales ikke pa uslipt emalje

Oppbevaring og handtering:

Lagringstemperatur 2° - 12°C. Bruk i romtemperatur.

BRUKSINSTRUKSJONER:

1. Klargjer tannen i trad med prinsippene for bonding. Rengjer grundig og fiern ugnsket overflatemateriale fra stedet

der bondingsmiddelet skal brukes.

2. Bruk oljefri luft til & terke tannen i 2-3 sekunder eller bruk et absorberende stoff til & tarke tannen. Det ber ikke veere
synlig veeske pa tannens overflate, men ikke overtark tannen.

3. Endose: Vri lokket pa endosebeholderen til det brekker av. Dypp mikrobersten i endosebeholderen og fukt

mikrobgrsten grundig.

Sproyte: Fjern hetten og fest en 25g nalespiss til sproyten. Pass pa at spissen sitter skikkelig pa plass. Dispenser
og spre adhesiven langsomt gjennom nalespissen mot tannens overflate.

4. Dekk hele tannens overflate med bondingsmiddelet. Bruk en gniende bevegelse for & spre adhesiven jevnt og og

grundig.

Lysherdes i 10 sekunder.

© N o o
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Bruk nalespissen eller mikrobgrsten og fortsett & gni bondingsmiddelet utover tannens overflate i 20 sekunder.

Stryk pa kompositt i trad med fabrikantens instruksjoner.

Sett pa hetten og avhend nalespissen etter bruk. Endosebeholderen ber avhendes etter bruk.

Pentron CEpartner4U, 3951DB; 13. NL.
Clinical tel: +31 (0)6.516.536.26
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m INSTRUKCJA STOSOWANIA:

Instrukcja stosowania spoiwa bezrozpuszczalnikowego Bond-1™ SF

Spoiwo bezrozpuszczalnikowe Bond-1 SF jest niezawierajacym rozpuszczalnikéw, jednosktadnikowym,
samowytrawiajgcym, swiattoutwardzalnym srodkiem wigzacym. Dzigki nieobecnosci rozpuszczalnikéw, takich jak
aceton, alkohol, woda. itd. wyeliminowana zostata koniecznos$¢ suszenia powietrzem, pozwalajgca na zaoszczedzenie
czasu na fotelu, cennego zaréwno pacjenta, jak i lekarza. Co wiecej, uformowana warstwa spoiwa eliminuje "zytki
wodne" i utrzymuje w nienaruszonym stanie powierzchnie wigzania.Spoiwo bezrozpuszczalnikowe Bond-1 SF jest
przeznaczone do uzupetnien kompozytowych metoda bezposrednia i wykazuje znacznag site wigzania zaréwno z
zebing, jak i szkliwem.

WSKAZANIA:

e Odbudowa kompozytami metoda bezposrednig

e Srodek wigzacy do napraw materiatbw kompozytowych, ceramicznych i metalowych
e Kompatybilny z materiatami utwardzanymi podwadjnie tylko, gdy pierwsza warstwa jest aktywowana swiattem
PRZECIWWSKAZANIA:

e Nie stosowac u pacjentéw ze stwierdzong alergig na zywice metakrylanowe

¢ Nie uzywac, gdy stosowane sa wytacznie materialy samoutwardzalne

¢ Nie stosowac¢ na obnazong miazge

¢ Niezalecane do nieoszlifowanego szkliwa

Przechowywanie i obrébka:

Przechowywaé w temperaturze 35° - 55°F (2° - 12°C).Uzywaé w temperaturze pokojowe;j.

INSTRUKCJA STOSOWANIA:

1. Opracowac zab zgodnie z zasadami postepowania w stomatologii adhezyjnej.Pamieta¢, aby z miejsca opracowania
doktadnie usuna¢ luzne elementy.

2. Zab suszyc¢ przez 2-3 sekundy powietrzem bez zawartosci ttuszczu lub wysuszy¢ zgb dobrze wchtanialnym
gazikiem.Na powierzchni zeba nie powinno by¢ widocznych sladéw wody, ale nie
przesuszac zeba.

3. Pojedyncza dawka: Odkreca¢ pokrywke pojemnika z pojedyncza dawka, dopdki pokrywka nie zeskoczy z
pojemnika. Zanurzy¢ w pojedynczej dawce mikropedzelek tak, aby go doktadnie zmoczy¢.

Strzykawka: Zdja¢ nasadke i natozy¢ na strzykawke koricowke igty 25 g. Koricdwka musi by¢ mocno natozona.
Materiat natozy¢ i rozprowadzi¢ powoli na powierzchni zeba koricowka igty.

4. Natozy¢ warstwe srodka wigzacego na catg powierzchnie zgba i wciera¢ go tak, aby uzyskac¢ rowne i doktadne
roztozenie materiatu.

5. Koncowka igty lub mikropedzelkiem do pojedynczej dawki rozciera¢ materiat na powierzchni zeba przez 20 sekund.
6. Utwardzac¢ $wiattem przez 10 sekund.
7. Natozy¢ kompozyt zgodnie z instrukcjami producenta.
8. Po uzyciu natozy¢ nasadke i wyrzuci¢ koncéwke igty. Pojedyncza dawke nalezy po uzyciu wyrzucic.
[ 68 N. Plains Industrial Rd. Pentron CEpartner4U, 3951DB; 13. NL. E
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INSTRUCOES DE UTILIZACAO:

Portuguese

Adesivo sem solventes Bond-1™ SF Instrucoes de utilizacao

O Adesivo sem solventes Bond-1 SF é um agente de aglomeragéo fotopolimerizavel sem solventes de um unico
componente, auto-aglomerante. Ao remover o solvente como, por exemplo, acetona, &lcool, agua, etc., elimina a
necessidade de secagem ao ar, poupando o precioso tempo de espera para o paciente e para 0 médico. Além
disso, a camada adesiva formada elimina a “water treeing” e mantém a integridade das interfaces de aglomeragao.
O Adesivo sem solventes Bond-1 SF foi concebido para restauros de compostos directos e demonstra aglomeracao
de elevada resisténcia a dentina e ao esmalte.

INDICACOES:
¢ Restauros de compostos directos
* Agente condicionante para reparacbes de substratos compostos, ceramice e metal

e Compativel com materiais de polimerizagdo dupla, apenas quando a camada inicial é fotopolimerizada
CONTRA-INDICACOES:

* Nao se destina a ser utilizado em pacientes com alergias conhecidas a resinas de metacrilato
¢ Nao se destina a ser usado apenas com materiais de auto-polimerizagcao
* Nao se destina a ser utilizado em tecidos moles expostos

* Nao recomendado em esmalte por cortar
Armazenamento e Manuseamento:

Armazenar a 35° - 55°F (2° - 12°C). Deve utilizar este produto a temperatura ambiente.
INSTRUGOES DE UTILIZAGAO:

1. Prepare o dente de acordo com os principios de odontologia adesiva. Certifique-se de que limpa e remove
cuidadosamente os detritos da superficie no local de preparagao.

2. Utilize ar sem dleo para secar o dente durante 2-3 segundos ou utilize uma bola absorvente para manter o
dente seco. Nao deve haver agua visivel na superficie do dente, mas ndo seque demasiado o dente.

3. Dose unica: Rode a ponta do recipiente de dose Unica até que a ponta se solte. Mergulhe a micro-escova na
dose Unica, molhando cuidadosamente a micro-escova.

Seringa: Retire a tampa e coloque a ponta de agulha de 25 g na seringa. Certifique-se de que a ponta esta
bem fixa no local. Retire e espalhe o material lentamente, através da ponta da agulha, contra a superficie do
dente.

4. Aplique uma camada de agente de aglomerizag¢ao, utilizando um movimento semelhente ao esfregar para
distribuir o material de forma uniforme e cuidada.

5. Utilizando a ponta da agulha ou micro-escova de dose Unica, continue a esfregar o material na superficie do
dente durante 20 segundos.

6. Fotopolimerizar durante 10 segundos.
7. Aplicar o composto de acordo com as instrugdes do fabricante.

8. Voltar a colocar a tampa e eliminar a ponta da agulha apés a utilizagdo. A Dose Unica deve ser eliminada apos

a utilizagao.
68 N. Plains Industrial Rd. Pentron CEpartner4U, 3951DB; 13. NL. &
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INSTRUCTIUNI DE UTILIZARE:

Romanian

Instructiuni de utilizare a produsului Bond-1™ SF Solvent Free Adhesive

Bond-1 SF Solvent Free Adhesive este un agent liant cu fotopolimerizare, fara solventi, monocomponent,
autodemineralizant. Prin inlaturarea solventului de tip acetona, alcool, apa etc., el elimina necesitatea uscarii cu aer,
economisind n acest fel timp pretios petrecut in cabinet, atat pentru pacient, cat si pentru clinician. in plus, stratul adeziv
format elimind,arborescenta apoasa” si mentine integritatea suprafetelor liante. Bond-1 SF Solvent Free Adhesive este
realizat pentru restaurdri compozite si prezinta o capacitate puternica de legare atéat la dentina, cat si la smalt.

INDICATII:
¢ Restaurari compozite directe
e Agent liant pentru reparatii ale substraturilor compozite, ceramice si metalice.

e Compatibil cu materialele cu polimerizare dubld, numai atunci cand stratul initial este fotoinitiat.
CONTRAINDICATII:

* Anu se utiliza la pacientji cunoscuti cu alergii la rasini tip metacrilat
e Anu se utiliza cu materiale cu autopolimerizare exclusiva
e Nu se utilizeaza pe pulpa expusa

e Nu se recomanda pentru utilizare pe smalful nepreparat
Depozitare si manipulare:

Depozitati la 35° - 55°F (2° - 12°C). Utilizati la temperatura camerei.
INSTRUCTIUNI DE UTILIZARE:

1. Pregatiti dintele in conformitate cu principiile de lucru cu adezivi ale dentisticii. Aveti grija sa curatati suprafetele si sa
inlaturati temeinic resturile din zona de preparare.

2. Folositi aer fara ulei pentru a usca dintele timp de 2-3 secunde sau folositi o buleta absorbanta pentru a a usca
dintele prin tamponare. Pe suprafata dintelui nu trebuie sa fie vizibila apa, dar nu uscati dintele prea mult.

3. Doza unic#: Rasuciti capacul recipientului cu doza unica pani la iesirea acestuia. inmuiati micro-pensula in doza
unica, umezind-o temeinic.

Seringa: Scoateti capacul si montati la seringa un ac cu varf plusat de 25g. Aveti grija ca varful sa fie ferm
pozitionat. Aplicati si raspanditi incet materialul pe suprafata dintelui prin varful acului.

4. Aplicati un strat de agent liant pe intreaga suprafata a dintelui, printr-o miscare de frecare, pentru a distribui
materialul in mod uniform si temeinic.

5. Folosind varful acului sau micro-pensula pentru doza unica, continuati sa frecati materialul de suprafata dintelui timp
de 20 de secunde.

6. Se fotopolimerizeaza timp de 10 secunde.
7. Aplicati compozitul in conformitate cu instructiunile producatorului.

8. Dupa utilizare inlocuiti capacul si aruncati varful acului. Doza unica trebuie aruncata dupa utilizare.

[EC[REP|
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m UPUTSTVO ZA UPOTREBU:

Bond-1™ SF adheziv bez rastvara¢a Uputstva za upotrebu

Bond-1 SF adheziv bez rastvaraca je agens koji ne sadrzi rastvarac, koji je jednokomponentan, samojetkajuci vezivni
agens koji se svetlosno polimerizuje. Uklanjanjem rastvaraca, kao $to su aceton, alkohol, voda, itd., eliminiSe se
potreba za su$enjem na vazduhu i tako se skracuje vreme provedeno na stolici i za pacijenta i za klinicara. Osim
toga, adhezivni sloj koji se formira eliminiSe "razlivanje" i odrzava integritet vezivnih dodirnih povrsina. Bond-1 SF
adheziv bez rastvaraca napravljen je za direkine kompozitne restauracije i pokazuje veliku vezivnu moc i kod dentina i
kod gledi.

INDIKACIJE:
¢ Direktne kompozitne restauracije
e Vezivni agens za popravke kompozitnih, keramickih i metalnih supstrata

e Kompatibilan sa dvostruko polimerizujuéim materijalima, samo ako je pocetni sloj svetlostno iniciran
KONTRAINDIKACIJE:

¢ Ne koristiti na pacijentima sa poznatim alregijama na metakrilne smole
¢ Ne koristiti samo sa samopolimerizujuéim materijalima

* Nije za upotrebu na izloZenoj pulpi

e Ne preporuCuje se za nebrusenu gled

Cuvanje i rukovanje:

Cuvati na 35° - 55°F (2° - 12°C). Koristiti na sobnoj temperaturi.
UPUTSTVO ZA UPOTREBU:

1. Pripremiti zub u skladu sa principima adhezivne zubne prakse. Pazljivo ocistiti i ukloniti povrSinske naslage sa
mesta preparacije.

2. Vazduhom koji ne sadrzi ulje susiti zub 2-3 sekunde ili osuSite zub tamponom. Na povrsini zuba ne sme biti
vidljivih tragova vode, ali zub se ne sme presusiti.

3. Jedna doza: Okretati vrh boc€ice koja sadrzi jednu dozu dok vrh ne pukne. Umogiti mikro ¢etkicu u ampulu i
temeljno je nakvasiti.

Spric: Skinuti poklopac i postaviti vrh igle od 25g na $pric. Vodite raéuna da je vrh dobro namesten.
Polako istisnite i rasirite materijal kroz vrh igle po povrsini zuba.

4. Nanesite sloj vezivnog agensa na €itavu povrSinu zuba utrljavanjem kako biste materijal naneli ravnomerno i

temeljno.
5. Pomocu vrha igle ili mikro €etkice, nastavite da utrljavate materijal na povrsinu zuba u trajanju od 20 sekundi.
6. Polimerizujte svetlom 10 sekundi.
7. Nanesite kompozit u skladu sa uputstvima proizvodaca.
8. Vratite poklopac i bacite iglu nakon upotrebe. Ampulu za pojedinaénu dozu treba baciti nakon upotrebe.
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Lepidlo bez rozpustadla Bond-1™ SF - Navod na pouzitie

Lepidlo bez rozpustadla Bond-1 SF je samoleptacie jednozlozkové lepidlo bez rozpustadla, pre vytvrdzovanie svetlom.
Odstranenim rozpustadla ako je aceton, alkohol, voda atd'’., sa eliminovala potreba susenim vzduchom a skratil sa ¢as
straveny v zubnom kresle. Dalej, vytvorena vrstva lepidla eliminuje "kone&nt tpravu vodou" a udrzi integritu lepenych
rozhrani. Lepidlo bez rozpustadla Bond-1 SF je urené na plomby z priameho kompozitu a vykazuje vysoky stupef

lepenia pre sklovinu aj zubovinu.
INDIKACIE:

e Plomby z priameho kompozitu

e Lepidlo pre opravy kompozitu, keramické a kovové podkladové materialy

e Kompatibilny s materialmi dvojitého vytvrdzovania, len ked' je prva vrstva iniciovana svetlom

KONTRAINDIKACIE:

e Nepouziva sa u pacientov so znamou alergiou na metakrylatové zivice

* Nepouziva sa so samovytvrdzovacimi materialmi
e Nepouziva sa na nekrytej dreni

e Neodporuc€a sa na nerezanu sklovinu
Skladovanie a manipulacia:

Skladuijte pr teplote 2° - 24°C Pouzivajte pri izbovej teplote.

NAVOD NA POUIITIE:

1. Pripravte zub podra principov adhezivnej stomatol6gie. Presvedéte sa, ze ste preparované miesto riadne vycistili a

odstranili z neho vSetky necistoty.

2. Zub suste 2-3 sekundy vzduchom bez obsahu oleja alebo absorbentnymi tabletami. Na povrchu zuba by nemali byf
Ziadne viditefné stopy vody, ale zub nadmieru nevysuste.

3. Jedna davka: Tocte vrchnakom nadobky s jednou davkou, kym sa neotvori. Do nadobky vioZte mikrokefku a

poriadne ju namocte.

Striekacka: Odstrante vréok a nasadte na striekacku 25 g ihlu. Presvedtte sa, Ze je riadne nasadena. Cez
SpiCku ihly pomaly vytlate a materiél rozotrite po povrchu zuba.

Vytvrdzujte svetlom 10 sekdnd.

Naneste kompozit podla pokynov vyrobcu.

© N o o &
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Na cely povrch zuba naneste lepidlo. Trecim pohybom riadne a pravidelne rozotrite material na zube.

Pokragujte v nanagani materialu na zub dal$ich 20 sekind pomocou ihly striekacky alebo mikrokefky.

Zatvorte vrchnak a ihlu po pouZiti zahodte. Nadobka s jednou davkou by mala byt po pouziti zlikvidovana.

Pentron CEpartner4U, 3951DB; 13. NL.
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[EC[REP|

Technologies, LLC Bond-1 SF Web-TIFU_Rev01

21



(BONDT”;F

Solvent-Free SE Adhesive

/
%

NAVODILA ZA UPORABO:

Navodila za uporabo lepila brez topila Bond-1™ SF

Lepilo brez topila Bond-1 SF je enokomponentno, samojedkalno vezivo brez topila, ki se strdi na svetlobi. Ker ne
vsebuije topila, kot so aceton, alkohol, voda itd., lepila ni treba su$ iti na zraku in tako bolniku in zdravniku ni treba
predolgo ¢akati. Nadaljnje nastali sloj lepila prepre¢i nadaljnji razpad in ohranja celovitost vezivnih povr$ in. Lepilo
Bond-1 SF je izdelano v za neposredno kompozitno popravilo in zagotavlja visoko vezivno trdnost za zobovino in

sklenino.
INDIKACIJE:

e Neposredna kompozitna popravila.

e Vezivno sredstvo za popravila na kompozitnih, kerami€nih in kovinskih medijih.

e Zdruzljivo z dvojedrnimi materiali, ¢e je zaCetni sloj strien na svetlobi.

KONTRAINDIKACIJE:

* Ne uporabljati pri bolnikih, ki imajo alergije na metakrilatne smole.

¢ Ne uporabljati z materiali, ki se su$ ijo le samodejno.

* Ne uporabljati na izpostavljeni pulpi.
e Ni priporocljivo na nerezani sklenini.
Skladi$ €enje in ravnanje:

Hraniti na 35°-55°F (2°-12°C). Uporabljati pri sobni temperaturi.

NAVODILA ZA UPORABO:

1. Pripravite zob v skladu s postopki za zobozdravstveno lepljenje. Ocistite in odstranite vse

ostanke s povr§ ine.

2. Za 2-3 sekundi posus ite zob z zrakom brez olja ali uporabite vpojno kroglico. Na povr$ ini zoba ne sme biti
vidna voda, vendar pazite, da zoba ne posus ite prevec.

3. Enojni odmerek: Obrnite pokrovEek z vsebnika z enojnim odmerkom in ga odstranite. Namoc¢ite mikro§ etko v

enojni odmerek in jo temeljito prepojite z vezivom.

Brizga: Odstranite pokrovéek in vstavite 25-gramsko konico igle v brizgo. Zagotovite, da je konica varno
pritrjena na svoje mesto. PoCasi iztiskajte material skozi konico igle in ga nanesite na povr$ ino zoba.

4. Na celotno povr$ ino zoba nanesite sloj vezivnega sredstva in ga enakomerno raz$ irite z

drgnjenjem ob povrs ino.

S konico igle ali mikro$ ¢etko za enojni odmerek § e 20 sekund vtirajte material na povr$ ino zoba.

Namestite pokrovéek nazaj in po uporabi zavrzite konico igle. Enojni odmerek je treba po uporabi prav tako

5.
6. Pocakajte 10 sekund, da se lepilo posus i na svetlobi.
7. Nanesite kompozit v skladu z navodili proizvajalca.
8.
zavregi.

[
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m INSTRUCCIONES DE USO:

Instrucciones de uso del adhesivo Bond-1™ SF sin disolventes

El adhesivo Bond-1 SF sin disolventes es un agente de union para fotopolimerizaciéon autograbante sin disolventes y
de un Unico componente. Dado que no contiene disolventes, tales como acetona, alcohol, agua, etc., no es necesario
el control de aire, de forma que se reduce el tiempo en consulta, lo que redunda en el beneficio tanto del paciente
como del médico. Ademas, la capa de adhesivo formada elimina las «arborescencias de agua» y permitira conservar la
integridad de las interfases de union. El adhesivo Bond-1 SF sin disolventes esta disefiado para restauraciones de
composite directo y presenta elevadas resistencias de unién.

INDICACIONES:
e Restauraciones de composite directo
e Agente de unién para reparaciones sobre sustratos de composite, ceramica y metal

e Compatible con materiales de doble polimerizacién (auto y foto), sélo cuando se somete la capa inicial a
fototratamiento

CONTRAINDICACIONES:

¢ No se debe usar en pacientes que tienen alergias conocidas a las resinas de metacrilato
e No se debe utilizar con materiales exclusivamente autopolimerizables

¢ No se debe usar sobre la pulpa expuesta

e No recomendado para esmalte sin corte

Almacenamiento y manipulacién:

Almacenar a 2°- 12°C. Utilizar a temperatura ambiente.

MODO DE EMPLEO:

1. Prepare el diente de acuerdo con los principios de odontologia adhesiva. Asegurese de limpiar y eliminar todos los
residuos superficiales de la zona de preparacion.

2. Seque el diente durante 2-3 segundos con un chorro de aire sin aceite o utilice una bolita de material absorbente
para secar el diente. No debe haber agua visible sobre la superficie del diente, pero evite secar el diente
excesivamente.

3. Monodosis: gire la parte superior del envase monodosis hasta que se rompa. Sumerja el microcepillo en la
monodosis, asegurandose de humedecerlo bien.

Jeringa: retire el tapén y coloque una punta de aguja de 25 g en la jeringa. Asegurese de colocar correctamente la
punta. Aplique y extienda el material lentamente, a través de la punta de aguja, sobre la superficie del diente.

4. Aplique una capa de agente de union sobre toda la superficie del diente, mediante un movimiento de friccion que
permita distribuir el material de forma uniforme y completa.

5. Con ayuda de la punta de aguja o microcepillo monodosis, continte frotando el material sobre la superficie del
diente durante 20 segundos.

6. Polimerice durante 10 segundos.
7. Apligue el composite segun las instrucciones del fabricante.

8. uelva a colocar el tapén y deseche la punta tras su uso. La monodosis debe desecharse tras su uso.

[

68 N. Plains Industrial Rd. Peﬂtron CEpartner4U, 3951DB; 13. NL.
Wallingford, CT 06492 USA tel: 203.265.7397 C| | N |C8.| tel: +31 (0)6.516.536.26

[EC[REP|

Technologies, LLC Bond-1 SF Web-TIFU_Rev01

23




(BONDT”;F

Solvent-Free SE Adhesive

/
%

m BRUKSANVISNING:

Bruksanvisning fér Bond-1™ SF I6sningsmedelsfri adhesiv

Bond-1 SF l6sningsmedelsfri adhesiv ar ett I6sningsmedelsfritt, sjalvetsande, enkomponentsbindningsmedel for
ljushardning. Genom att avlagsna I6sningsmedlet, t.ex. aceton, alkohol eller vatten, elimineras behovet av Iufttorkning
och pa s satt sparas vardefull stoltid, bade for patient och kliniker. Vidare eliminerar det bildade adhesiva lagret
“vattentrad” och uppréatthaller de bindande ytornas integritet. Bond-1 SF 16sningsmedelsfri adhesiv ar utformad for
direkta kompositrestaureringar och uppvisar hog bindningsstyrka bade till dentin och emal;.

Inidikationer:
* Direkta kompositrestaureringar
* Bindningsmedel fér reparationer av komposit-, keramik- och metallsubstrat

e Kompatibel med dubbelhardande material endast nér initiallagret ar ljusinitierat
Kontraindikationer:

e Skall inte anvandas till patienter med kanda allergier mot metakrylatresiner
e Skall inte anvandas med material som endast ska sjalvharda

e Ej for anvandning pa exponerad pulpa

¢ Rekommenderas ej pa oskuren emal;

Foérvaring och hantering:

Forvaras vid 2° - 12°C. Anvands vid rumstemperatur.

BRUKSANVISNING:

1. Forbered tanden i enlighet med principerna fér adhesiv tandlakekonst. Se till att rengéra och noggrant avlagsna
ytskrap fran preparationsstallet.

2. Anvand oljefri luft fér att torka tanden under 2-3 sekunder eller anvand en absorberande tuss for att torka tanden
torr. Det ska inte finnas nagot synligt vatten pa tandens yta, men torka inte tanden fér mycket.

3. Enkel dos: Vrid enkeldosbehallarens lock tills det lossnar. Doppa mikroborsten i enkeldosen tills den &r ordentligt
genomfuktad.

Spruta: Avlagsna locket och placera en 25 G kanyl med en tuss pa spetsen pa sprutan. Forsakra dig om att kanylen
sitter sakert pa plats. Portionera ut och sprid ut materialet langsamt, genom kanylspetsen, mot tandytan.

4. Applicera ett lager av bindningsmedlet mot hela tandytan med hjélp av en gnuggande rérelse for att sprida ut
materialen jamnt och noggrant. Satt tillbaka locket och kassera kanylen efter anvandning. Enkeldosen skall kasseras
efter anvéndning.

Observera: Sprutan skall desinficeras med desinfektionsdukar eller desinfektionsvatska efter varje
anvandningstillfalle. Sank inte ned sprutan i desinfektionslésning.

5. Fortsatt att gnugga materialet mot tandytan under 20 sekunder med hjalp av kanylen eller en enkeldosmikroborste.
6. Ljusharda i 10 sekunder.
7. Applicera komposit enligt tillverkarens anvisningar.
8. Satt tillbaka locket och kassera kanylen efter anvandning. Enkeldosen skall kasseras efter anvandning.
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KULLANMA TALIMATI:
| Terkisn

Bond-1™ SF Solvent Icermeyen Adeziv Kullanma Talimati

Bond-1 SF Solvent igermeyen Adeziv solvent icermeyen, tek bilesenli, self-etch, isikla sertlesen bir bonding ajanidr.
Aseton, alkol, su, vs. gibi solventleri kullanmayarak havayla kurutma ihtiyacini ortadan kaldirir ve bdylece hem doktor
hem klinisyen icin dis¢i koltugunda gegirilen sureyi kisaltir. Ayrica olusturulan adeziv tabaka "su dallanmasini" énler ve
bonding arayiizlerinin biitiinliigiinii devam ettirir. Bond-1 SF Solvent igermeyen Adeziv direkt kompozit restorasyonlar
icin tasarlanmistir ve hem dentin hem mine icin ylksek bag glict gosterir.

ENDIKASYONLAR:
¢ Direkt kompozit restorasyonlar
* Kompozit, seramik ve metal substrat tamirleri icin bonding ajani

e Cift sertlesen materyallerle ancak ilk tabaka 1sikla baslatildiktan sonra uyumludur
KONTRENDIKASYONLAR:

e Metakrilat resinlerine alerjisi oldugu bilinen hastalarda kullaniimamaldir
e Sadece kendiliginden sertlesen materyallerle kullaniimamalidir

* Aciga ¢ikmis pulpa Gzerinde kullaniimamalidir

e Kesilmemis mine Gzerinde kullaniimasi énerilmez

Saklama ve Kullanim:

2° - 12°C'de (35°-55°F) saklayin. Oda sicakliginda kullanin.

KULLANMA TALIMATI:

1. Disi adeziv disgilik prensiplerine gére hazirlayin. Hazirlik bélgesindeki ylzey kalintilarini tamamen temizleyip
giderdiginizden emin olun.

2. Disi 2-3 dakika kurutmak igin yagsiz hava kullanin veya dise dokunarak kurutmak igin emici bir pelet kullanin. Dig
yuzeyinde gorinir su olmamalidir ama disi asiri kurutmayin.

3. Tek Doz: Tek doz tutucunun tepesini kopuncaya kadar gevirin. Tek doz icine mikrofirgay batirip mikrofirgay! iyice
1slatin.
Siringa: Kapagi cikarip ince partiklllerle muamele edilmis 25 g bir igne ucunu siringaya yerlestirin. Ucun saglam bir
sekilde yerinde oldugundan emin olun. Materyali igne ucundan, dis yuzeyine yavasca verin ve yayin.

4. Bonding ajani tabakasini tim dis yuzeyine, materyali homojen ve iyice dagitmak icin dénen bir hareket kullanarak
uygulayin.

5. Igne ucu veya tek doz mikrofirgasini kullanarak materyali dis ylizeyine 20 saniye boyunca siirtmeye devam edin.
6. Isikla 10 saniye sertlestirin.
7. Ureticinin talimatina gére kompozit uygulayin.
8. Kullanimdan sonra kapagi tekrar takip igne ucunu atin. Tek Doz kullanimdan sonra atilmalidir.
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